
 
 

KEMAPOX LINK  Двухкомпонентный эпоксидный связующий слой. 
 

Двухкомпонентное эпоксидное покрытие низкой вязкости, на водной 
основе, без растворителей.  

Применяется для пропитки цементных оснований, для заполнений 
капилляров и пор в основании, для упрочнения основания и создания 
связующего слоя (старое-новое) методом «мокрым по мокрому». 

 
Характеристики 

 Длительное открытое время; 
 Упрочняет основание; 

 Водонепроницаемый; 
 Паропроницаемый. 

 

Пропорции смешивания 
 

Смешивание в соотношении А:В= 1:1,76. 
Возможность разбавления водой в соотношении (А:В):вода = 1:1 при устройстве 

связующего слоя. 
 
Расход  
 
0,1–0,3 кг/мІ, в зависимости от впитываемости основания . 

Примечание 

Для получения дополнительных инструкций, альтернативных методах применения 
или информации о совместимости применения материалов системы «КЕМА» с другими 
продуктами или технологиями, обращайтесь в отдел технического обслуживания группы 
компаний Эттрилат.  
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